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内容概要

　　本书以Cadence Allegro
SPB16.3为基础，从设计实践的角度出发，以具体电路为范例，由浅入深地详尽讲解元器件建库、原理
图设计、布局、布线、规则设置、报告检查、底片文件输出、后处理等PCB设计的全过程，内容包括
原理图输入及元器件数据集成管理环境的使用，中心库的开发，PCB设计工具的使用，以及后期电路
设计需要掌握的各项技能等。
无论是对前端设计开发（原理图设计），还是对PCB板级设计，PCB布线实体的架构，本书都有全面
的讲解，极具参考和学习价值。
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